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向 CC2340R5 的硬件迁移

Jake Pulliam

摘要

本应用报告介绍了从 CC26x2 或 CC2640R2 器件迁移至 CC2340R5 SimpleLink™ 无线 MCU 时所需的硬件改

动。
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商标
SimpleLink™ is a trademark of Texas Instruments.
Bluetooth® is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.
所有商标均为其各自所有者的财产。
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1 从 CC26x2 迁移到 CC2340R5
1.1 去耦电容器

CC2340R5 所需的大容量去耦电容器已从一个 22µF 电容器更改为一个 10µF 电容器。其余去耦电容器是相同

的，四个 100nF 电容器均匀分布在四个 VDDS 引脚之间。

1.2 外设引脚映射

CC2340R5 会限制哪些外设可以映射到器件引脚。要确定哪些引脚能够支持您的设计所需的外设，请参阅 

CC2340R5 SimpleLink™ 低功耗 Bluetooth® 5.3 无线 MCU 数据表。

1.3 直流/直流稳压器元件

CC2340R5 的直流/直流稳压器的输出网络已更改为使用一个 10µF 电容器和一个 10µH 电感器。有关电感器的其

他规格，请参阅 LP-EM-CC2340R5 设计文件。

1.4 射频路径和平衡-非平衡变压器

CC2340R5 具有集成式平衡-非平衡变压器，可降低 BOM 成本并简化设计。仍然需要输出滤波器，可能需要天线

匹配网络才能满足您的设计要求。有关建议的输出滤波器元件，请参阅 LP-EM-CC2340R5 设计文件。

2 从 CC2640R2 迁移到 CC2340R5

2.1 去耦电容器

CC2340R5 和 CC2640R2 设计对去耦电容器使用相同的值。两种设计均使用一个 10µF 大容量去耦电容器。其余

四个 100nF 电容器均匀分布在四个 VDDS 引脚之间。

2.2 外设引脚映射

CC2340R5 会限制哪些外设可以映射到器件引脚。要确定哪些引脚能够支持您的设计所需的外设，请参阅 

CC2340R5 SimpleLink™ 低功耗 Bluetooth® 5.3 无线 MCU 数据表。

2.3 直流/直流稳压器元件

CC2340R5 和 CC2640R2 使用相同的输出网络。两种设计均使用一个 10µF 电容器和一个 10µH 电感器。有关电

感器的其他规格，请参阅 LP-EM-CC2340R5 设计文件。

2.4 射频路径和平衡-非平衡变压器

CC2340R5 具有集成式平衡-非平衡变压器，可降低 BOM 成本并简化设计。仍然需要输出滤波器，可能需要天线

匹配网络才能满足您的设计要求。有关建议的输出滤波器元件，请参阅 LP-EM-CC2340R5 设计文件。

3 总结

虽然 CC2340R5 具有很多与 CC26x2 和 CC2640R2 相同的特性，但 CC2340R5 的封装或设计与其他 SimpleLink 
无线器件不兼容。通过集成平衡-非平衡变压器，设计得以简化，物料清单总成本得以降低，但如果来自其他 

SimpleLink 器件，这也会带来设计变更。外设到引脚的映射在 CC2340R5 中受到更多限制，因此需要特别注意验

证是否为目标外设选择了正确的引脚。

4 参考文献

• 德州仪器 (TI)：CC2340R5 SimpleLink™Bluetooth® 5.3 低耗能无线 MCU 数据表
• LP-EM-CC2340R5 设计文件
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重要声明和免责声明
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